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一、 計畫緣起： 

新竹科學園區(以下簡稱新竹園區)自69 年設立迄今，優質基礎

建設、提供單一窗口服務、創新研發機制及產學研合作機制的成功

經驗，群聚於新竹園區的半導體產業，擁有晶圓代工、設計、光罩、

封裝及測試等完整垂直分工體系，不僅創造多項世界第一的產品，

更被譽為「台灣的矽谷」，形成積體電路、光電、精密機械、資通

訊(ICT)和生技等重要聚落，並成為國內外高科技廠商積極爭取進入

之第一首選。 

新竹園區是全球半導體製造業最密集的地方之一，已有完整積

體電路產業基礎技術與產業鏈，積體電路產業為持續發展，先進製

程以竹科廠房進行製程研發與先期量產後再導入中、南科廠房進行

量產，但因現有竹科廠房用於製程研發與先期量產已捉襟見肘，造

成先進研發與先期量產廠房用地不足，亦影響與中南科量產新廠鏈

結。 

近期「新竹科學園區(寶山用地)擴建計畫」之開發，竹科管理

局業已提供積體電路3奈米先進研發與先期量產產業用地及提供社

區配售用地，為持續秉持蓄勢、關懷、群創、當責的核心價值，並

以專業、效率、主動為民服務的精神，積極為園區廠商建置優質的

投資環境，仍積極籌劃園區擴建用地，以協助高科技產業發揮高效
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能研發與產能能量。 

本次擴建即為因應廠商提出110年底於新竹科學園區周邊設置4 

座2奈米量產廠之用地需求，以維持半導體產業全球領先地位。為因

應國內高科技產業持續用地需求，厚植高科技產業基礎技術，協助

高科技產業根留台灣以及創造就業機會。 

二、 計畫內容： 

本次計畫(第一次修正)範圍，位於新竹科學園區特定區-新竹縣

轄(寶山鄉)及寶山都市計畫區交界附近，鄰近新竹科學園區(寶山用

地)擴建基地，位處國道一號(中山高速公路)兩側，分為國道一號以

東面積約81.00公頃範圍及國道一號以西面積約10.35 公頃範圍，面

積合計91.35公頃，可提供48.18公頃建廠用地及3.29公頃配售住宅

用地，預訂110年底取得用地後出租廠商同步建廠，預估年產值4,656

億、引進就業人數2,500人。 

本計畫(第一次修正)位置圖、土地使用示意圖及土地使用面積

分配表，詳如后。 
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三、執行單位：科技部新竹科學園區管理局。 

四、執行期程：109 至112 年度。 

五、經費需求：294.99億元。 

六、選擇方案之成本效益分析： 

為因應市場的競爭，維持臺灣半導體技術領先的關鍵技術研發用

地，仍有迫切需要以積極布局製程研發與先期量產廠，以拉開與同

業間的技術差距，考量半導體發展三大趨勢，新竹園區無論人才或

技術及產業群聚規模與經濟效應皆已具備，但因新竹園區現有廠房

用於製程研發與先期量產已捉襟見肘，無法容納新型機台與設備，
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將面臨2奈米暨更先進的製程研發完成後卻無廠房供作量產的窘境，

因此設置量產廠於新竹園區仍為廠商最佳選擇。 

本計畫(第一次修正)財務自償率105.16%可完全自償，亦可帶動

約22.35兆的關聯產值，同時本計畫於興建營運期間每年尚可增加工

作機會、政府稅收、國民所得及增加消費等經濟效益。 

本計畫(第一次修正)財務效益指標及產業關聯效益，詳如附表。 
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七、替代方案之分析及評估： 

本計畫係供積體電路2奈米量產廠房使用，一座最先進半導體廠

房至少約需10公頃土地，且一廠區內至少要有4座廠才具發展規模，

惟目前各園區土地因受環評限制或面積不足(無單一完整坵塊)，並

無適當用地可提供國內大廠設置。 

園區開發目的在激勵國內工業技術之研究創新，並促進高級技術

工業之發展，不以營利為目的，且經財務評估結果顯示本計畫依民

間參與評估於投資年期無法回收且內部報酬率遠低於股東權益報酬

率12%，對民間廠商而言財務效益不高，民間參與投資誘因不足，不

具民間經營投資可行性，故本案亦無民間參與開發之替選方案可供

選擇。 

八、財源籌措： 

依據行政院109年10月19日院臺科字第1090034460號函，本計畫

(第一次修正)所需經費約294.99億元，全數由科學園區管理局作業

基金支應。 

九、資金運用： 

本期計畫(第一次修正)所需經費約294.99億元，包含調查規

劃及設計階段作業費用約5.26億元、用地取得及拆遷補償費約

110.54億元、工程建造費約158.44億元、其他費用約6.12億元與
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施工期間利息約14.61億元，本計畫開發經費概估表詳如后。 
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